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BNDES BNDES>

Fundado em 20 de junho de 1952

Maior banco de investimentos da Ameérica Latina

Instrumento da politica industrial do governo

Principal instrumento do Governo para financiamento de longo prazo
Excelente fonte de recursos — FAT

Rentabilidade adequada

Governo Federal € o Unico acionista

Cerca de 2.000 funcionarios ativos



Estudo sobre Estratégias para uma Industria de m@
Circuitos Integrados no Brasil

Objetivos Governamentais

* Aumento da competitividade e do adensamento do complexo eletronico
brasileiro

* Reducao do déficit comercial proporcionado pelo complexo eletrbnico
* Fortalecimento do processo de inovacao tecnoldgica no Brasil

® Geracao de empregos qualificados em alta-tecnologia




Etapas da Cadeia Produtiva de Circuitos Integrados BNDES

@ @ ®

Concepcgéao Projeto Fabricacéo Encapsulamento Servico

e teste ao cliente

Fonte: Consorcio A.T.Kearney, IDC e Azevedo Sette



Tipos de Empresas que Integram a Cadeia Produtiva g\bes
de Circuitos Integrados

Encapsu-
~ : Fabricacao lamento e Servigo
CONCEPEsE P (Front-End) teste (Back- ao cliente
End)
: * Intel
Integrated Device Manufacturer e « Toshiba
Fabless Fabless |- . (N?\lj%'i(;omm
« Rambus e Dedicated
. Synopsys Silicon IP Foundry ATS
: 'If\/IIIQFIYé .................... Design House e TSMC ¢ Amkor
e UMC « ASE

Fonte: Consorcio A.T.Kearney, IDC e Azevedo Sette




Faturamento da Industria de Circuitos Integrados BNDES>

Distribuicao das receitas por elo da cadeia
(US$ bi — 2001)

I 6%
I 12%
18%

Servico Receita total da
Projeto Fabricacao Encapsula ao industria de semi-
mento e teste
cliente condutores

Fonte: Consorcio A.T.Kearney, IDC e Azevedo Sette



O Ecossistema e seu Ponto de Controle BNDES

Ecossistema Microeletronico

Fornecedores Cadeia produtiva de CIs Compradores
de CI de CIs
E * Fabricantes de
. ncapsu- i equipamentos
Sistemas 5 : - = Servi¢o quip
Concepc¢io Projeto )Fabricacao ; lamento e ao cliente « Montadoras
teste .
: terceirizadas
) }Slzbrﬂlig‘;;)sores . * Distribuidores
capacitadores » IDM » IDM » IDM » IDM » IDM
» Fabless » Fabless » Dedicated » ATS » Fabless
. « Fabricantes de |+ Design House| Foundry
Equipa- equpamentos |+ SIP
mentos
Matéria- Infra-estrutura
prima
. Wafer Conhe- Servigos . 4
e Gases cimento publicos Logistica
Quimicos
» Umniversidades * Energia * Infraestrutura de
* Centros de P&D « Agua transportes
« Comunicages * Provedores logisticos




BNDES — Apoio a Inovagao BNDES)

Prioridade estratégica do BNDES

Diretrizes:

* Promocéao da atividade inovativa das empresas em carater
sistematico

* Atuacédo em todos os setores da economia
* Combinacao de diferentes instrumentos financeiros

* Insergcao complementar a outras Instituicoes do Sistema
Nacional de Inovacéo.

Alternativas de apoio:
» Funtec (nao reembolsavel)
» Capital inovador
» Inovacao Tecnoldgica
» Criatec (capital Semente)




FUNTEC — Fundo Tecnologico

Projeto Cooperativo

Instituicao
Tecnologica

FUNTEC Linha Inovacéo

(Capital inovador e
Inovacao Tecnoldgica)

http://www.bndes.gov.br/programas/outros/funtec.asp




FUNTEC — Fundo Tecnologico BNDIES)

Finalidade:

Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovacado em areas de
notoria relevancia nacional, que permitam aproveitar oportunidades
estratégicas e nas quais o pais possa desenvolver lideranca.

Para 2009, o BNDES definiu as seguintes areas como estratégicas:

Energias renovaveis, Meio Ambiente, Saude, Eletronica, Novos

Materiais no grupamento dos metais e das ceramicas avancadas,
Quimica

Area Estratégica Eletronica

> Projetos que envolvam o desenvolvimento de solugdes baseadas em
microeletronica e/ou nanotecnologia; e

» Projetos para mostradores de informacao (displays) que envolvam o
desenvolvimento de solucbes baseadas em tecnologias emergentes ainda
nao disponiveis em larga escala (por exemplo, diodos emissores de luz
organicos — OLEDs, displays flexiveis, etc.).




FUNTEC - Fundo Tecnologico BNDES

ltens apoiaveis

* Aquisicao de equipamentos novos de pesquisa e de software

* Despesas de internagao

* Investimentos em obras, instalacdes fisicas e infraestrutura

* Aquisicao de material de consumo e permanente

* Despesas com salarios de equipe propriade P, D & |

* Despesas com viagens, treinamento e capacitacdo tecnologica

* Despesas com contratacédo de ensaios, testes, certificacdes, no pais e no exterior,
despesas com contratacdo de servigos técnicos, especializados e consultoria externa,
limitadas a 30% do valor do apoio ao projeto;

* Despesas pré-operacionais e outras necessarias a introducao de inovacgao
tecnoldgicas no mercado, limitadas a 30% do valor do apoio ao projeto.

* Despesas com registro de patentes no Brasil e no exterior; e

* Aquisicao, transferéncia e absorcao de tecnologia a ser utilizada no projeto




FUNTEC - Fundo Tecnologico BNDES>

* Forma de apoio: apoio direto, modalidade nao-reembolsavel

* Participacao BNDES: limitado a 90% do valor do projeto

® Beneficiarios: InstituicOes Tecnologicas - IT e as Instituicbes de Apoio -
|A, para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento
tecnoldgico e inovacdo, com a interveniéncia de empresas participantes do
projeto.

°* Empresa interveniente -> contribuir financeiramente com no minimo
10% do valor total do projeto (exceto quando se tratar de micro ou pequena
empresa)

* Questoes de propriedade intelectual analisadas pelo BNDES e previstas
no contrato

* Atendimento a investimentos realizados a partir da data da formalizacao
juridica da operacéo




FUNTEC — Fundo Tecnologico BNDIES)

Comité Consultivo do FUNTEC — CCTEC

E integrado por funcionarios de carreira do BNDES, por representante
do Governo Federal e por especialistas externos. Os membros do
Comité que néo integram o quadro de pessoal do BNDES firmaréo
Termo de Confidencialidade.

Prazos para recebimento das solicitacdoes de apoio FUNTEC.:
30/04/09, 17/07/09 e 02/10/09
Encaminhamento:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econémico e Social-
BNDES

Area de Planejamento - AP

Departamento de Prioridades-DEPRI,

Av. Republica do Chile, 100 - Protocolo - Térreo
20031-917 - Rio de Janeiro/RJ

Resultado: sera comunidado pelo DEPRI, diretamente ao responsavel, em
no minimo 3 meses a partir da data limite para envio dos projetos.




Caso: Modulador para TV Digital BNDIES)

® Suporte ao desenvolvimento de chip modulador para TV Digital para trés os sistemas:
ATSC, DVB-T e ISDB-T;

® Contrato unico, tendo por beneficiarias PUC/RS e CEITEC, com interveniéncia da RF
Telavo;

* [nvestimento total: R$ 17 Milhdes;

* Financiamento nao reembolsavel do BNDES: R$ 14,6 milhdes (R$ 10,3 milhdes para
PUC/RS e R$ 4,3 milhdes para CEITEC);

* Externalidades:

v Criacao de produto inovador e competitivo;

v Capacitacao do Complexo Eletronico brasileiro;

v Integracéo universidade / industria;

v Formacao de méao-de-obra altamente qualificada;

v’ Adensamento da cadeia produtiva eletronica brasileira;

v Criacao de infra-estrutura moderna e equipada para pesquisas em tecnologias
wireless.




Caso: RFID para rastreabilidade bovina BNDIES>

Desenvolvimento de RFID para rastreabilidade bovina, incluindo o desenvolvimento
do chip (circuito integrado) de identificac&o eletronica, do tag de rastreabilidade
bovina e do processo de fabricacao dos semicondutores em linha CMOS
(complementary metal-oxide-semiconductor),

Contrato CEITEC

Investimento total: R$ 20 Milhdes (R$ 3 milhdes P&D);

Financiamento ndo reembolsavel do BNDES: R$ 18,6 milhdes, contrapartida
CEITEC R$ 2,2 milhdes

Externalidades:

v Criacao de produto inovador e competitivo;
v Formacao de méao-de-obra altamente qualificada;

v Desenvolvimento de produtos de elevado valor agregado, fixando no pais
tecnologias que sao estado da arte;




BNDES - Apoio a Inovacéao BNDIES>

Inovacao Tecnoldgica (Foco no Projeto)
Renda Variavel e/ou Renda Fixa

v" Projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovacio

v Produtos e/ou processos novos (ou significativamente aprimorados) para
0 mercado nacional

v" Risco tecnolégico e oportunidade de mercado

http://www.bndes.gov.br/inovacao/linhas_inovacao.asp#tecnologica




Inovacao Tecnoldgica - Condicoes BNDIES)

Projeto
Risco Tecnologico Oportunidade de Novidade para
Mercado Mercado Nacional

Objetivo: Apoiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovagao com risco
tecnoldgico e oportunidade de mercado, compreendendo o desenvolvimento de
produtos e/ou processos novos (para o mercado nacional) ou significativamente
aprimorados

Modalidade direta: financiamento e/ou capitalizacéo
Valor Minimo: R$ 1 milhdo

Custo: 4,5% a.a

Participacao: até 100%

Prazo: até 14 anos

Garantias: definidas na analise

Dispensa de garantia real - a critério do BNDES, para exposicao inferior a R$
10 milhbes




BNDES - Apoio a Inovacéao BNDIES>

Capital Inovador (Foco na Empresa)
Renda Variavel e/ou Renda Fixa

v’ Esforcos de inovacéo das empresas

v Infra-estrutura fisica, ativos tangiveis e intangiveis

v’ Estratégia de negocios e Plano de Investimento em Inovacao

http://www.bndes.gov.br/inovacao/linhas_inovacao.asp#capital




Capital Inovador(Foco na Empresa) BNDES)

Empresa

Estratégia de - Plano de Investimento
Inovacao em Inovacéao (PII)

Objetivo: apoiar esfor¢os inovativos alinhados com a estratégia e previstos nos
Planos de Investimento em Inovacao das empresas

Itens Financiaveis: infra-estrutura fisica + ativos tangiveis e intangiveis
Modalidade Direta: financiamento e/ou capitalizagao
Valores Minimo: R$ 1 milhdo

Maximo: R$ 200 milhdes/ ano (em financiamentos)

Valores superiores - renda variavel

Custo: TJLP + Tx Risco (MPMEs isentas)
Participacdo: atée 100% (MPMESs); até 80% (Grandes)
Prazo: até 12 anos
Garantias: definidas na analise

Dispensa de garantia real - a critério do BNDES, para exposicao inferior
a R$ 10 milhdes




Atendimento Empresarial BNDIES>

Para consultas e informacdes sobre as linhas de apoio financeiro:
Rio de Janeiro (0xx21) 2172-8888
Sé&o Paulo (0Oxx11) 3512-5100
Recife (0xx81) 2172-5800
Brasilia (0xx61) 3204-5600

http://www.bndes.gov.br

e-mail: faleconosco@bndes.gov.br
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